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Abstract (en)
The circuit arrangement has a reception path with reception antenna and filter (3) arrangements, low noise amplifiers (5,10) external and internal
to the HF chip (11) and a reception intermediate filter arrangement between the internal and external amplifiers and a transmission path with
transmission antenna and filter (4) arrangements, an external power amplifier (6), an internal pre-amplifier (13) and a transmission intermediate filter
arrangement between the preamplifier and power amplifier. At least one of the intermediate filter arrangements is a tunable HF intermediate filter (7).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine HF-Schaltungsanordnung für mobile Kommunikationsendgeräte mit einem Empfangspfad, der eine Empfangs-
Antennenanordnung, eine Empfangs-Filteranordnung (3), einen gegenüber einem HF-Chip (11) externen rauscharmen Verstärker (5), einen
gegenüber dem HF-Chip internen rauscharmen Verstärker (10) und eine zwischen dem internen (10) und dem externen Verstärker (5) gelegene
Empfangs-Zwischenfilteranordnung aufweist, und einem Sendepfad, der eine Sende-Antennenanordnung, eine Sende-Filteranordnung (4), einen
gegenüber dem HF-Chip (11) externen Leistungsverstärker (6), einen gegenüber dem HF-Chip (11) internen Vorverstärker (13) und eine zwischen
dem Vorverstärker (13) und dem Leistungsverstärker (6) gelegene Sende-Zwischenfilteranordnung aufweist, wobei dass wenigstens eine von der
Empfangs-Zwischenfilteranordnung und der Sende-Zwischenfilteranordnung von einem abstimmbaren HF-Zwischenfilter (7) gebildet wird. <IMAGE>
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